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ne sadrži silikon, sprej za odvajanje kalupa

Kombinacija visokog stupnja aktivnih sastojaka, koji se sastoji od čistih 
prirodnih sastojaka, ima izraziti klizni učinak koji sprečava njegovu adheziju 
za plastiku, kalup, metale i alate.

Upotreba WEICON Mould Relese spreja uobičajena je u proizvodnji plastike.

Tehnički podaci
Boja bez boje

Miris otapalo

Otpornost na temperature -20 do + 130 °C

Skladištenje (minimum) 24 mjeseci

Specijalna osobina bez silikona

Obrada

Površina mora biti suha, čista i bez masnoča (Cleaner S). Dobro protresti prije 
upotrebe te aplicirati sprej sa udaljenosti od 25 cm.
Skladištenje

Boca pod pritiskom: ne izlagati Suncu i temperaturama višim +50°C.

Napomena

Specifikacija i uputa dana u ovom tehničkom listu ne smije se smatrati kao 
garantirane karakteristike proizvoda. One su bazirane na labaratorijskim tes-
tovima i iskustvom u praksi. Pošto su individualni uvjeti korištenja van našeg 
saznanja, kontrole i odgovornosti, ove informacije su dane bez ikakve obveze.

Sigurnost

Kada koristite WEICON proizvode, fizičke, sigurnosno tehničke, toksikološke  
i ekološke podatke propisane u našim sigurnosno tehničkim listovima (www.
weicon com) moraju se poštivati. WEICON GmbH & Co.KG
(Sjedište)
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